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ABSTRAK 

Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif dalam aktivitas ekspor 

dan impor. Ketergantungan Indonesia terhadap pasar non tradisional membuat 

Indonesia berupaya menjalin kerjasama dagang dengan pasar non tradisional, agar 

tetap dapat menjaga stabilitas perdagangannya. Salah satu pasar ekspor non 

tradisional yang potensial bagi Indonesia adalah Chile. Komoditas ekspor utama 

Indonesia ke Chile salah satunya adalah alas kaki, mengingat Indonesia adalah 

salah satu produsen alas kaki terbesar dunia. Untuk meningkatkan hubungan 

bilateralnya, kedua negara tersebut menjalin kerjasama dagang Indonesia-Chile 

Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IC-CEPA yang mulai 

diimplementasikan sejak pertengahan tahun 2019. Penelitian ini ditujukan untuk 

menjelaskan latar belakang, upaya, dan hasil diplomasi komersial Indonesia melalui 

adanya IC-CEPA dengan menggunakan tiga tingkatan dalam teori diplomasi 

komersial menurut Reuvers dan Ruel. Metode penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi 

literatur. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa pemerintah 

Indonesia telah melakukan upaya diplomasi dalam meningkatkan ekspor salah 

satunya produk alas kaki berdasarkan tiga tingkatan diplomasi komersial menurut 

Reuvers dan Ruel, yaitu input dengan faktor pendorong berupa kondisi 

perekonomian Indonesia, faktor pembentuk berupa potensi ekspor alas kaki 

Indonesia serta hubungan bilateral antara Indonesia dan Chile. Pada analisis 

throughput berupa beberapa kali aktivitas sosialisasi dengan pelaku usaha, 

partisipasi dalam aktivitas pameran dagang, penyediaan informasi ekspor di situs 

resmi ITPC, serta beberapa kebijakan penguatan industri alas kaki. Pada analisis 

output berupa kenaikan nilai keseluruhan ekspor, yang mencakup kenaikan nilai 

ekspor alas kaki.  

Kata Kunci: IC-CEPA, Chile, Indonesia, Ekspor, Alas Kaki  


